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 उ�ोग दिुनया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढने वाले भारतीय उ�ोग� म� से एक ह ैऔर अथ��व�था के सभी �े�� म� तेजी से इसका अनु�योग  कया जा रहा ह।ै सरकार इले��ॉिनक
 हाड�वेयर िविनमा�ण को उ& �ाथिमकता दतेी ह ैऔर यह भारत सरकार के "मके इन इंिडया" और "िडिजटल इंिडया" दोन� काय�)म� के मह*वपूण� �तंभ� म� स े एक ह।ै आ0थ�क अिनवाय�ता के अलावा, बढती सुर�ा 1चंता3 के कारण एक
कृत स6क� ट या िचप �तर तक इले��ॉिनक
 हाड�वेयर िविनमा�ण पर 8यान क�  9त  कया गया ह ै।  ईएसडीएम उ�ोग भी रणनीितक मह*व का ह।ै भारत िविभ: दशे�/�ापार <लाक� जैसे  क आिसयान, को=रया और जापान के साथ मु> �ापार समझौत� (एफटीए) और ड<Aयुटीओ के सूचना �ौ�ोिगक
 समझौते (आईटीए-1) का एक ह�ता�रकता� ह।ै हाला ँक, इले��ॉिनक
 हाड�वेयर िविनमा�ण �े� म� कई अ�मता3 के कारण �ित� पधH दशे� क
 तुलना म� समान �तर �ाI त नहJ है िजसके कारण घरेलू इले��ॉिनक
 हाड�वेयर िविनमा�ण �ित� पधा� योL य नहJ रहा ।  इसम� अMय बात� के साथ -साथ पया�O बुिनयादी ढांच,े घरेलू आपू0त� Pंृखला और सRा=ंरक
 तं� क
 कमी; िवSपोषण  क
 अ*यिधक लागत; � वािलटी पावर क
 अपया�O उपल<धता; अपया�O संघटक िविनमा�ण आधार; सीिमत िडजाइन �मताएं और उ�ोग Uारा अनुसंधान एवं िवकास पर 8यान क�  9त करना; और कौशल िवकास म� अपया�Oता शािमल हV।  1.2.   मुWय �ौ�ोिगक
 िवकास (िडजाइन और बौिXक संपदा (आईपी)) म� भारत क
 �मता का िनमा�ण करने के िलए गहन िवचार क
 आवYयकता ह।ै यह उAलेखनीय ह ै क मानक� का िवकास, उ*पाद िवकास या आईपी िवकास 



2   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART I—SEC. 1)] (समेीकंड�टर/�णािलया)ं और सेमीकंड�टर िविनमा�ण तेजी से मह*वपूण� होते जा रह ेहV और सुधार क
 इस लीग म� भारत क
 भागीदारी, कम से कम राZीय सरु�ा के दिृ[कोण से दशे के िलए एक �मखु �ाथिमकता होनी चािहए । िडजाइन और आईपी आधा=रत �ौ�ोिगक
 कंपिनय� के िनमा�ण के मामले म� बड़े िनवेश क
 आवYयकता और �थािपत ब\राZीय िनगम� (एमएनसी) के साथ �ित�पधा� म� क=ठनाई एक मह*वपूण� अवरोध ह।ै भारत म� समेीकंड�टर फैि`केशन �मता3 का िनमा�ण इस सेगम�ट म� पदाप�ण करने के िलए आवYयक है।   1.3.  इले��ॉिनक
  �े� क
 अिUतीय गितशीलता, मह*वपूण� अवसर�, और संरचना*मक चुनौितय� क
 पहचान करते \ए भारत सरकार ने वष� 2012 म� राZीय इले��ॉिनक
 नीित (एनपीई 2012) अिधसूिचत क
 ह,ै जो दशे म� इले��ॉिनक
  �े� के िवकास के िलए एक रोड मैप �दान करती ह ै। यह नीित �ापक, िनवेशक-िहतैषी और बाजार संचािलत ह,ै और बाधा3 को दरू करने के िलये �ो*साहन उपल<ध करा रही ह,ै नवाचार और मानव संसाधन िवकास को बढ़ावा द ेरही ह ै। िविनमा�ण के �े� म� लागत के कमी को दरू करने के िलए संपूण� ईएसडीएम मूAय Pंृखला म� िवSीय �ो*साहन �दान करने के िलए संशोिधत िवशेष �ो*साहन पैकेज योजना (एमिसIस);  िवe �तर के बुिनयादी ढांचे और संRा=रक
 तं� �दान करने के िलए इले��ॉिनक
  िविनमा�ण �ल�टर (ईएमसी); सुर�ा मानक अिनवाय� बनाना; टे=रफ ढांचे को औिच*यपूण� बनाना और   साव�जिनक )य आदशे 2017 के त*वावधान म� सरकारी खरीद म� घरेल ू�तर पर िन0म�त इले��ॉिनक उ*पाद� को वरीयता �दान करना जैसी कुछ योजनाएं चल रही हV । इसके प=रणाम�वgप, ईएसडीएम उ�ोग ने भारत म� मह*वपूण� वृिX दखेी है और इसम� आ0थ�क वृिX और िवकास का चालक बनाने क
 संभावनाएँ और सामथ� िनिहत हV।  1.4. वष� 2012 म� लांच क
 गई संशोिधत िवशेष �ो*साहन पैकेज योजना (एम िसIस), गैर-सेज �े�� म� ि�थत इले��ोिनक उ�ोग के िलये 25% क
 पंूजीगत सि<सडी और सेज �े�� ि�थत इले��ोिनक उ�ोग के िलये 20% क
 पंूजीगत सि<सडी �दान करती ह ै । एम-िसIस के तहत  दनांक 31.12.2018 तक h. 1,13,089 करोड़ के िनवेश स ेजुड़ े419 िनवेश ��ताव �ाO \ए हV। इन 419 आवेदन� म� से, लगभग h. 41,791 करोड़ के ��तािवत िनवेश के साथ 197 आवेदन अनुमो दत  कए गए हV; मूA यांकन सिमित Uारा लगभग h. 14,764 करोड़ के ��तािवत िनवेश के साथ अनुमोदन के िलए 19 आवेदन� क
 िसफा=रश क
 गई ह ैऔर h. 56,534 करोड़ के ��तािवत िनवेश के साथ 203 आवेदन� का मूAयांकन  कया जा रहा ह।ै अनुमो दत 197 इकाइय� म� स े134 इकाइय� ने i यावसाियक उ*पादन शुg कर  दया ह।ै इन कंपिनय� Uारा =रपोट�  कया गया कुल पंूजी िनवेश h. 9,961 करोड़ ह।ै इन 134 इकाइय� ने h. 74,921 करोड़ क
 कुल िब)
 क
 सूचना दी ह,ै िजसम� से h. 16,418 करोड़  का माल िनया�त  कया गया ह।ै इन इकाइय� Uारा उ*पादन पर सरकार को  दया गया राज�व h. 9,020 करोड़ ह।ै अनुमो दत आवेदक� से �ाO �ैमािसक �गित =रपोटj के अनुसार, इन इकाइय� Uारा अब तक 66,555 (�*य� और अ�*य�) रोजगार सृिजत  कए गए हV।   2012 म� शुg क
 गई इले��ॉिनक
 िविनमा�ण �ल�टर (ईएमसी) योजना ने भी राkय सरकार क
 इकाइय� सिहत इकाइय� को  एक �ल�टर के भीतर उिचत  गुणवSा य>ु  बुिनयादी ढांचा  उपल<ध कराने के िलए �ो*सािहत  कया। इस योजना के तहत, lीनफ
Aड ईएमसी के िलए प=रयोजना लागत का 50% और `ाउनफ
Aड ईएमसी के िलए 75% अनुदान के gप म�  दया गया  ह।ै अब तक, 20 lीनफ
Aड ईएमसी और 3 `ाउनफ
Aड ईएमसी  प=रयोजना3 को h. 3,898 करोड़ के प=रयोजना प=र�य के साथ मंजूरी दी गई ह,ै िजसम� अनुदान सहायता के gप म� भारत सरकार Uारा  दए गए h. 1,577 करोड़ शािमल हV । इस योजना के तहत िविनमा�ता3 Uारा h. 54,836 करोड़ के संभािवत िनवेश के साथ इले��ॉिनक
  िविनमा�ण �ल�टर म� 3565 एकड़ भूिम का िवकास  कया जा रहा ह।ै  



¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3  �टाट�अप  और नवोmव  को बढ़ावा दनेे के िलए, इले��ॉिनक
  िवकास िनिध  (ईडीएफ) नामक एक योजना लांच क
 गई थी । ईडीएफ िनिधय� क
 िनिध ह ै िजसने  व�चर िनिधय� म� िनवेश  कया जाता ह ैजो बदले म� इले��ॉिनक
, नैनो -इले��ॉिनक
  और आईटी के �े� म� व�चर/�टाट� अप  म� िनवेश करती  ह।ै ईएसडीएम �े� म� काम करने वाले व�चस� म� कम से कम 50% कॉप�स का िनवेश करना होता ह ै।  ईडीएफ 13 डॉटर फंड म� िनवेश करेगा । इन 13 डॉटर िनिधय� क
  कुल लि�त रािश  h. 6,950 करोड़ ह ै और ईडीएफ Uारा इन 13 डॉटर िनिधय� के िलए �ितबX रािश h. 857 करोड़ ह।ै          1.5.    वैिeक इले��ॉिनक
 उ*पादन वष� 2017 म� 2 =�िलयन अम=रक
 डालर (लगभग h. 1,30,00,000 करोड़) होने का अनुमान ह ै। भारतीय इले��ॉिनक
  हाड�वेयर उ*पादन  वष� 2014-15 म� h.1,90,366 करोड़ स ेबढ़कर एक अनुमान के अनुसार वष� 2017-18 म� h. 3,87,525 करोड़ (लगभग 59 िबिलयन अमरीक
 डालर) तक हो गया ह,ैिजसने वष�  2014-15 म� 5.5% क
 वृिX दर  क
 तुलना म� 26.7% क
 च)वृिX वा0ष�क वृिX दर (सीएजीआर) दज� क
 ह।ै वैिeक हाड�वेयर इले��ॉिनक
 उ*पादन म� भारत क
 िह�सेदारी लगभग 3% ह।ै भारत क
 जीडीपी म� घरेलू इले��ॉिनक
  उ*पादन क
 िह�सेदारी 2.3% ह।ै 2017-18 म� इले��ॉिनक माल का आयात 53 िबिलयन अमरीक
 डॉलर (लगभग h. 3,44,500 करोड़) का था । वष� 2025 तक इले��ॉिनक
 हाड�वेयर क
 मांग म� तेज़ी स े400 िबिलयन अमरीक
 डालर (लगभग h. 26,00,000 करोड़) तक वृिX होने क
 उnमीद के साथ, भारत केवल इले��ॉिनक
  के आयात पर बड़ी  िवदशेी मु9ा बिहग�मन का  वहन नहJ कर सकता । यह इले��ॉिनक
  �े� के िलए एक अवसर और चुनौती दोन� ह।ै यह घरेलू िविनमा�ण के िलए �ापक ईको-िस�टम को बढ़ावा दनेे के उपाय�, िनया�त पर िवशेष जोर दनेे और घरेलू मूAय वध�न को बढ़ाने के िलए आवYयक  हV । इन उoेYय� को पूरा करने के िलए िविश[ नीितगत पहल�  क
 आवYयकता ह।ै    1.6.  दशे म� मोबाइल हVडसेट, एलसीडी/एलईडी टीवी और लाइट एिमpटंग डायोड (एलईडी) उ*पाद� का उ*पादन काफ
 बढ़ गया है, और िपछले कुछ वषj म�, घरेलू उ*पादन स ेइन इले��ॉिनक उ*पाद� क
 मांग तेजी से पूरी हो रही ह।ै एलसीडी/एलईडी टीवी का उ*पादन वष�  2014-15 म� 0.87 करोड़ इकाइय� से  बढ़कर वष� 2017-18 म� 1.6 करोड़ इकाइय� तक हो गया ह ै। लाइट एिमpटंग डायोड (एल ई डी) उ*पाद� का उ*पादन वष� 2014-15 म� 2,172 करोड़ gपए  से बढ़कर वष� 2017-18 म� h. 9,630 करोड़ हो गया है । हालां क, दशे म� एक जीवंत संघटक िविनमा�ण पा=रि�थितक
 तं� क
 अनुपि�थित म� मूAयवध�न कम बना \आ ह।ै मोबाइल हVडसेटो और संबंिधत उप-अस�बिलय�/संघटक िनमा�ण के िलए चरणबX िविनमा�ण काय�)म (पीएमपी) को एक मजबूत सेAयुलर मोबाइल हVडसेsस  िविनमा�ण इको-िस�टम क
 �थापना के िलए घरेलू मूAय वृिX को उSरोSर बढ़ाने के उoेYय से लागू  कया गया ह।ै नतीजतन, भारत तेजी स ेइस �े� म� िनवेश आक0ष�त करने क
  दशा म� चल पड़ा ह ैऔर सेलुलर मोबाइल हVडसेट िविनमा�ण इले��ॉिनक
 िविनमा�ण �े� म� एक �मुख �े� के gप म� उभरा ह।ै वष� 2014-15 म� 18,900 करोड़ gपए  क
 तुलना म� वष� 2017-18 म�, सेलुलर मोबाइल हVडसेट का उ*पादन लगभग 1, 32,000 करोड़ gपए तक हो गया ह ै। वष� 2014-15 म� 60 िमिलयन यूिनट के उ*पादन क
 तुलना म� वष� 2017-18 म� सेAयुलर मोबाइल हVडसेट के उ*पादन क
 मा�ा 225 िमिलयन यूिनट तक प\चं गयी  । दशे म� िपछल े3-4 वषj के दौरान सेAयुलर मोबाइल हVडसेट और उनके पुज़j/ घटक� के िलए 268 िविनमा�ण इकाइया ँ�थािपत क
 गई हV, िजसके प=रणाम�वgप लगभग 6.7 लाख �ि>य� को रोज़गार (�*य� और अ�*य�) िमला ह ै।    1.7    एनपीई 2012 के त*वावधान म� योजना3/काय�)म� के काया�Mवयन ने �ित�पधH भारतीय ईएसडीएम मूAय Pंृखला के िलए नJव को सफलतापूव�क सम ेकत  कया ह।ै सरकार अब दशे म� ईएसडीएम उ�ोग के िवकास को 



4   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART I—SEC. 1)] बढ़ावा दनेे के िलए उस आधार पर िनमा�ण करना चाहती ह ै। उ�ोग, उ�ोग िनकाय�, भारत सरकार और राkय सरकार� के �मुख मं�ालय�/िवभाग� सिहत �ापक �ताकेहोAदार� के �ापक परामश� के बाद तैयार क
 गई एनपीई 2019 को इस उoेYय से सकंिAपत  कया गया ह ै।    2.2.2.2. िवजनिवजनिवजनिवजन          िचपसेट सिहत मूल संघटक� के िवकास और िवe �तर पर �ित�पधा� करने के िलए उ�ोग हतुे एक अनुकूल माहौल बनाने के िलए दशे म� चालक �मता3 को �ो*सािहत कर इले� �ॉिनक
 �णाली िडजाइन और िविनमा�ण (ईएसडीएम) के िलए भारत को एक वैिeक क� 9 के gप म� �थािपत करने क
 प=रकA पना क
 गई ह।ै   3.3.3.3. िमशनिमशनिमशनिमशन                                       3.1   घरेलू मूAय संवध�न को बढ़ाने और कौशल, �ौ�ोिगक
, पैमाने और वैिeक बाजार पर 8यान क�  9त कर इले��ॉिनक सामान� के आयात पर िनभ�रता को कम करने के िलये �मुख संघटक और सामlी सिहत ईएसडीएम क
 संपूण� मूAय-Pृंखला म� घरेल ूिविनमा�ण को बढ़ावा दनेा शािमल हV ।        3.2. भारतीय ईएसडीएम िनया�त� को बढ़ावा दनेे के िलए oSf”od �ापार के साथ भारत के संबंध� को मजबूत   करना, oSf”od मूAय Pृंखला3 के साथ एक
कृत करना और सुिवधायु> काय�)म� और �ो*साहन ढांचे को तैयार करना ।    3.2.1    भुगतान का शुX सकारा*मक सतुंलन हािसल करने के िलए बड़े ईएसडीएम इको-िस�टम को �ो*सािहत कर और �ो*साहन दकेर पूव�-पहचाने, उ& िवकास वाले इले��ॉिनक
 �े� म� िविनमा�ण और िनया�त के िलए भारत को एक गंत� म� प=रव0त�त करना ।    3.3.  इले��ॉिनक
 के सभी उप-�े�� म� िविनमा�ण के िलए �मता िवकिसत करना, िजसम� सेमीकंड�टर सुिवधाएं और िड�Iले फैि`केशन सिुवधाएं शािमल हV, और दशे म� एक जीवंत और गितशील फैब रिहत िचप िडज़ाइन ईको-िस�टम को तैयार करना ह।ै    3.4    उभरते तकनीक
 प=रदYृय� के आधार पर, उ*पाद�, �मुख घटक� और �ौ�ोिग कय� के िवकास पर 8यान दनेे के साथ एक �ापक �टाट� अप इकोिस�टम के िलए एक uेमवक�  को �ो*सािहत और सृिजत करने के िलये एक जोिखम �बंधन इकोिस�टम तैयार करना।    3.5   भारत म� इले��ॉिनक
 िविनमा�ण को िवe �तर पर �ित�पधH बनाने के िलए ईएसडीएम उ�ोग के िलए नए/अिभनव राजकोषीय �ो*साहन शgु कर और मौजूदा �ो*साहन बढ़ाकर िविनमा�ण को सुिवधाजनक बनाना ।    3.6     घरेलू ईएसडीएम उ�ोग को इले��ॉिनक
 माल क
 ड1ंपंग स ेबचाने के िलए �भावी उपाय सुिनिvत करना ।    3.7    घरेलू और वैिeक बाजार� के िलए इले��ॉिनक उ*पाद� को िवकिसत करने के िलए अनुसंधान एवं िवकास को बढ़ावा दनेा, िजसम� संबX िडजाइन और बौिXक संपदा का सृजन शािमल ह ै।  



¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5  3.8      भारत म� घटक� और उप-अस�बिलय� के िविनमा�ण के िलए वैिeक आधार� क
 �थापना को �ो*साहन दनेा और सुकर बनाना।    4.4.4.4. उ�े यउ�े यउ�े यउ�े य          4.1    वष� 2025 तक 400 िबिलयन अमरीक
 डॉलर (लगभग h. 26,00,000 करोड़) का टन�ओवर �ाO करने के िलए आ0थ�क िवकास हतुे ईएसडीएम क
 संपूण� मूAय-Pंृखला म� घरेलू िविनमा�ण और िनया�त को बढ़ावा दनेा । इसम� वष� 2025 तक 190 िबिलयन अमरीक
 डालर (लगभग मूAय h. 13,00,000 करोड़) के मूAय वाले 1.0 िबिलयन मोबाइल हVडसेट का लि�त उ*पादन शािमल होगा िजसमे 110 िबिलयन अमरीक
 डालर (लगभग h. 7,00,000 करोड़) के मूAय वाले, 600 िमिलयन (60 करोड़) मोबाइल हVडसेट िनया�त के िलए शािमल हV ।    4.2      ईएसडीएम उ�ोग के िलए �ापार सुगमता म� सुधार करना।    4.3    इले��ॉिनक
 के सभी उप-�े�� म� उ�ोग Uारा संचािलत अनुसंधान और िवकास और नावोmव को �ो*सािहत करना ।    4.4  5जी, आईओटी, आxट� फिशयल इंटेिलज�स, मशीन लyनzग, {ोन, रोबो=ट�स, एडी=टव िविनमा�ण, फोटोिन�स नैनो आधा=रत उपकरण� आ द जैसे उभरते \ए �ौ�ोिगक
 �े�� म� �ापक � टाट�-अप पा=रि�थितक
 तं� और र�ा, कृिष, � वा� | य, साइबर सुर�ा, � माट� िसटी और वा�तिवक जीवन क
 सम�या3 को सुलझाने पर िवशेष 8यान दनेे के साथ � वचालन म� उनके अनु�योग के िलए एक uेमवक�  तैयार करना और बढ़ावा दनेा।  4.5   ईएसडीएम के �े� म� पुन: कौशल सिहत कुशल जनशि> क
 उपल<धता को बढ़ाने के िलए �ो*साहन और सहायता �दान करना ।  4.6   इले��ॉिनक
 िविनमा�ण के �े� म� बड़ ेपैमाने पर अथ��व�था का िव� तार करने सिहत िनया�त-नेतृ*व िवकास के िलए िवSीय �ो*साहन और सहायता �दान करना ।  4.7   इले��ॉिनक
 के सभी उप �े�� म� मWुय द�ता3 का िवकास करना, िजसम� अM य बात� के साथ-साथ इले��ॉिनक संघटक पुज}, सब-अस�बलीज़ और सेमीकंड� टर, दरूसंचार और �सारण उपकरण, आईटी हाड�वेयर,िच क* सा इले��ॉिनक
, र�ा और साम=रक  इले��ॉिनक
,  ऑटोमो=टव इले��ॉिनक
, उपभो� ता इले��ॉिनक
 इ* या द और फैब रिहत िचप िडजाइन शािमल हV।  4.8     इले��ॉिनक उ*पाद� के िविनमा�ण म� उSरोSर उ& मूAय संवध�न को बढ़ावा दकेर इले��ॉिनक
 िविनमा�ण सेवा (ईएमएस) खंड म� एक वैिeक �णेता बनना।  4.9     अ*यिधक पंूजी गहन प=रयोजना3 के िलए नीितगत समथ�न और �ो*साहन का िवशेष पैकेज �दान करना ।  



6   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART I—SEC. 1)] 4.10    माइ)ोिचIस के उ*पादन के मा8यम से रणनीितक और मह*वपूण� अवसंरचना �े�� अथा�त र�ा, अंत=र�, परमाणु ऊजा�, दरूसंचार, �सारण उ�यन, िव�ुत इ* या द Uारा इ�तेमाल क
 जाने वाली माइ)ोिचIस का �वदेशीकरण करना ।  4.11  �ौ�ोिगक
 और �वसाय मॉडल म� तेजी से बदलाव के मoेनजर ईएसडीएम �े� क
 िविश[ आवYयकता3 को पूरा करने के िलए सरकार म� िवशेष शासन संरचनाएं बनाना।  4.12   इले��ॉिनक
 िविनमा�ण यूिनट� क
 �थापना अथवा िव�तार के िलए उ�ोग के िलए �ित� पधा�* मक दर� पर ऋण क
 सिुवधा �दान करना।  4.13   �के1लंग क
 सीमा और डाक�  िसिलकॉन जैसे िसिलकॉन के िनरंतर उपयोग से उ*प: सम�या3 का मुकाबला करने के िलए एक दीघ�कािलक उपाय के gप म� पैके1जंग, इंटरकने�ट और माइ)ो फोटोिन�स के �े�� म� उ�ोग के िलए अनुसंधान, नवाचार और समथ�न को बढ़ावा दनेा ।  4.14  मह*वपूण� �ौ�ोिग कय� के िलए �ौ�ोिगक
 के ह�तांतरण (टीओटी) को �ो*साहन और िव* तीय सहायता �दान करना।  4.15   पया�वरण के अनुकूल तरीके स ेई-अपिश[ के सुरि�त िनपटान के िलए नाग=रक� क
 भागीदारी को सकुर बनाने के िलए काय)म�, ई-अपिश[ पुन: च)ण उ�ोग का िवकास और ई-अपिश[ �बंधन म� सव�Sम �था3 को अपनाने सिहत ह=रत � )या3 और � थायी ई-अपिश[ �बंधन के िलए उ�ोग� के िलए अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा दनेा और उM ह� आवY यक सहयोग �दान करना।   5.5.5.5. रणनीितरणनीितरणनीितरणनीित            इले��ॉिनक
 और सूचना �ौ�ोिगक
 मं�ालय (एमईआईटीवाई) दशे के भीतर इले��ॉिनक
  हाड�वेयर िविनमा�ण के तेजी से और सुदढ़ृ िव�तार के िलए उ�ोग� को समथ�न �दान करने के िलए संबंिधत मं�ालय�/िवभाग� के साथ समMवय करेगा । एमईआईटीवाई िववरण� को तैयार करेगा और  दए गए मानक� पर सरकार Uारा िनण�य को सकुर बनाएगा ।    
fo’o    �तर�तर�तर�तर    परपरपरपर    �ित�पध"�ित�पध"�ित�पध"�ित�पध"    ईएसडीएमईएसडीएमईएसडीएमईएसडीएम    #े$#े$#े$#े$    केकेकेके    िलएिलएिलएिलए    पा%रि�थितक�पा%रि�थितक�पा%रि�थितक�पा%रि�थितक�    तं$तं$तं$तं$    बनानाबनानाबनानाबनाना       5.1. बाधा3 के िलए �ितपू0त� हतुे घरेलू िविनमा�ण और िनया�त को �ो*सािहत करके िवe �तर पर �ित�पधH ईएसडीएम �े� के िलए पा=रि�थितक
 तं�    बनाना:       5.1.1    चरणबX िवनमा�ण काय�)म� को शािमल करके िवसंगितय� को दरू करके उपयु> �ो*साहन तं�� और िवSीय ह�त�ेप� के ज=रए सम�त आपू0त� Pृखंला को शािमल करते \ए एक �ापक पा=र�णाली तैयार करके पया�O gप से मूAय संवध�न बढ़ाने के िलए इले��ॉिनक उ*पाद� और उनके उपादात� (पुजj, उप-संयोजन� और संसंघटक पुज�) के घरेलू िविनमा�ण को �ो*साहन दनेा ।       
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 समझौते (आईटीए-1) के तहत शािमल इले��ॉिनक सामlी के िविनमा�ण को बढ़ावा दनेे के िलए उपयु> तरीके अपनाना       5.1.3     ईएसडीएम �े� के िलए कर के उपयु� त लाभ �दान करना ।       5.1.4  इले��ॉिनक
 िविनमा�ण �े� म� मौजूदा इकाइय� का िव�तार और नई इकाइय� �ो*सािहत करने के िलए उपयु> योजनाएं और �ो*साहन � )याएं बनाना ।    5.1.5  इले��ॉिनक
 ससंंघटक िविनमा�ण िवकास के िलए र�ा उ*पादन िवभाग (डीडीपी) के साथ िवचार-िवमश� म� िडफ� स ऑफसेट का इ�तेमाल क
 संभावना क
 खोज ।       5.1.6   lीनफ़
Aड और `ाउनफ़
Aड दोन� िविनमा�ण कल�टर का समथ�न करने के िलए एक मौजूदा नई योजना तैयार करने या मौजूदा इले��ॉिनक
  िविनमा�ण �ल�टर (ईएमसी) योजना म� उपयु> संशोधन� के मा8यम से बुिनयादी ढांचे के िवकास के िलए सहायता �दान करना । इसम� िचि�Mत वxट�कल� के पूण� मूAय Pंृखला म� िनवेश को आक0ष�त करने के िलए  तैयार-िन0म�त कारखान� के िलए �ावधान के साथ दशे म� िव�मान/आने वाल े औ�ोिगक �ल�टर�/िविनमा�ण �े��/को=रडोर का इ�तेमाल भी शािमल होगा ।        5.1.7  नई इकाइय� क
 �थापना/मौजूदा इले��ॉिनक
 िविनमा�ण इकाइय� के िव�तार के िलए पंूजीगत �य को कम करना, दशे म� िविन0म�त नही हो रहे,  िचिM�त पंूजीगत �य पर आयात शुAक को घटाना ।        5.1.8   सनसेट �लॉज के साथ इले��ॉिनक
 के िविभ: खंड� म� चरणबX िविनमा�ण काय�)म (पीएमपी) के gप म� उनके िनवेश क
 योजना बनाने के िलए उ�ोग को अिlम सूचना सिहत, एक आगामी दिृ[कोण और ि�थत कर �व�था को बढ़ावा दनेा ।        5.1.9    उ& िन�पादन कंIयूpटंग के िलए िविनमा�ण �मता िवकिसत करना ।       5.1.10  ईएसडीएम �े� म� स�ूम, लघु और म8यम उ�म� (एमएसएमई) के िलए सहायता �दान करना ।       5.1.11  इले��ॉिनक
 उ�ोग के िलए पंूजीगत व�तु3 के िनमा�ण के िलए घरेलू पंूजीगत व�तु3 को बढ़ावा दनेा ।       5.1.12  सेमीकंड�टर सुिवधा3 और �दश�न संिवतरण इकाइय� जैसे इले��ॉिनक िविनमा�ण के कुछ मह*वपूण� उप-�े�� को बढ़ावा दनेे के िलए संसाधन� का सृजन करने के िलए उपयु� त तं� �दान करना ।  5.1.13. दशेीय �ौ�ोिगक
 सिहत घरेलू उ�ोग से रा� �ीय मह* वपूण� अवसंरचना के िलए इले� �ॉिनक इकाइय�/�णािलय� क
 आपू0त� के िलए एक ढांचा उपल< ध कराना ।                



8   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART I—SEC. 1)] िवकासशीलिवकासशीलिवकासशीलिवकासशील    औरऔरऔरऔर    अिनवाय)अिनवाय)अिनवाय)अिनवाय)    मानकमानकमानकमानक       5.2  इले��ॉिनक
 (ससंंघटक के साथ-साथ फैबरिहत उ�ोग सिहत), आईटी ई-शासन इ*या द के िलए वैिeक ब�चमाक�  पर आधा=रत िवकिसत होने वाले मानक� के िलए मानक िवकास uेमवक�  �थापना करना और बढ़ावा दनेा ।        5.3   राZीय और वैिeक मानक फोरम म� सरकार, शै�िणक जगत, �टाट�अप और उ�ोग से डोमेन िवशेष�� के योगदान और भागीदारी को बढ़ावा दनेे और समथ�न करना ।       5.4  इले��ॉिनक
 उ*पाद� के मानक� के अनुपालन को अिनवाय� करने के िलए एमईआईटीवाई म� एक सं�थागत �व�iथा �थािपत करना ।              5.5  साइबर सरु�ा सिहत इले��ॉिनक सामlी के परी�ण के िलए �योगशाला अवसंरचना/�मता िनमा�ण करना/अ�तन करना ।        *ापार*ापार*ापार*ापार    सगुमतासगुमतासगुमतासगुमता          5.6  इंवे�ट इंिडया को मजबूत बनाने और इसका सदपुयोग करने के िलए राZीय संवध�न और सुिवधा एज�सी क
 �थापना क
 गई । इसक
 �थापना िनवेश/�ापार को सुकर बनाने, राkय सरकार� के साथ समMवय �थािपत करने, संयु> उ�म� क
 �थापना करने िनवेशक� क
 ओर स ेसंबंिधत सरकारी एज�िसय� के साथ समMवय �थािपत कर *व=रत गित से अनुमोदन �ाO करने जब तक क
 यूिनट� चालू नही हो जाती हV तबतक उनके साथ अपेि�त सहयोग और समMवय बनाए रखने के िलए एकल समाधान �थल के gप म� ईएसडीएम �े� म� िनवेश को सकुर बनाने हतुे वैिeक िनवेशक� के िलए 1संगल 1वंडो के gप म�  क
 गई ।  उ+ोगउ+ोगउ+ोगउ+ोग    केकेकेके    नेतृ/वनेतृ/वनेतृ/वनेतृ/व    म1म1म1म1    अनुसंधानअनुसंधानअनुसंधानअनुसंधान    एवंएवंएवंएवं    िवकासिवकासिवकासिवकास    औरऔरऔरऔर    नवाचारनवाचारनवाचारनवाचार   5.7  इले��ॉिनक
 के सभी उप�े�� म� उ�ोग के नेतृ*व म� अनुसंधान एवं िवकास और नवाचार को �ो*सािहत करना:              5.7.1  5जी, आईओटी/स�सर, आxट� फिशयल इंटेिलज�स (एआई), मशीन लyनzग, ऑगम�टेड =रयिलटी (एआर) और वचु�अल =रयिलटी (वीआर), {ोन रोबो=टक, एिड=टव मैM यूफै� चpरंग, गे1मंग और इंटरटेनम�ट, फोटोिन�स, नैनो आधा=रत िडवाइस� के साथ मेिडकल इले��ॉिन� स, र�ा और साम=रक इल�े �ॉिनक
, ऑटोमो=टव इले� �ॉिनक
, साइबर सुर�ा, पॉवर इले� �ॉिनक
 और ऑटोमेशन जैसे �मुख �े�� म� वा�तिवक जीवन से संबंिधत सम�या3 का समाधान करने के िलए साधारण समाधान सिहत प=रणाम लागू करने पर िवशेष 8यान के साथ उभरती �ौ�ोिगक
 �े�� म� अlणी अनुसंधान, बुिनयादी �तर के नवाचार और आरंिnभक ि�थित �टा�ट-अप को बढ़ावा देना । इस  दशा म�, आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, और क� 9ीय िवeिव�ालय�, छोटे शहर� के सं�थान� को भी �ो*सािहत  कया जाएगा। इले��ॉिनक
 के उपयु�> उभरते �ौ�ोिगक
 �े�� और इले��ॉिनक
 के �मुख �े�� म� क�  9त अनुसंधान के िलए �मुख सं�थान� म� पद बनाए जाएंगे।         
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 �े�� और इले��ॉिनक
 के �मुख �े�� म� वत�मान और भिव�य के अनुसंधान क
 आवYयकता3 के अनुgप करने के िलए उmवन केM9�, उ*कृ[ता क� 9� (सीओई) और मौजूदा केM9� को मजबूत करने/मह*वपूण� �े�� को पुन: नवीनीकरण करने क
 �थापना हतुे सहायता �दान करना।       5.7.3  पूण� मूAय Pंृखला सिहत िवकास/उ*पाद� के आ द gप तैयार करने क
 संकAपना क
 सहायता से   इन उभरते �े��/�ौ�ोिग कय� म� �टाट�-अप के िलए सहायता �दान करना ।                 5.7.4  �मुख �ौ�ोिग कय� क
 पहचान करने और िवकिसत करने, अिधlहण/पूल कोर और प=रधीय आईपी, और उ�ोग के िलए उMह� उपल<घ कराने म� संयु> रणनीित और काय� योजना के साथ साथ, उ�ोग, शै�िणक जगत और अनुसंधान एवं िवकास संगठन� का िनमा�ण करना ।       5.7.5  ईएसडीएम �े� म� आईपी के िवकास और अिधlहण को बढ़ावा दनेे के िलए सॉवरेन पेट�ट फंड (एसपीएफ) का िनमा�ण करना ।           5.7.6  बौिXक संपदा (आईपी) और पेट�ट के सृजन के िलए सहयोग �दान करना िजसम� आउटसोस�  कए गए अनुसंधान और िवकास के ज=रए  कया गया सृजन शािमल ह।ै         5.7.7  दशे म� िडज़ाइन और आईपी को बढ़ावा दनेे के िलए एक पा=रि�थितक
 तं� के िनमा�ण के िलए gपरेखा तैयार करना ।           5.7.8  अनुसंधान एवं िवकास काय�)म� के फल� वgप आईपी/�ोटोटाइप तैयार करने और साझा करने के िलए शै�िणक समुदाय (िजसम� सम� त भारत के � कूल� म� अटल =टकpरंग �योगशालाएं (एटीएल) शािमल हV, िजनका उoेY य युवा छा�� म� िज�ासा, रचना* मकता और कA पनाशीलता का पोषण करना; तथा कौशल िवकिसत करना ह ै जैसे क दिृ[कोण, अिभकलना* मक सोच, अनुकूल अिधगम, वा� तिवक अिभकलन तैयार करना आ द) और उ�ोग के बीच सपंक�  सकुर करना । श�ैिणक समुदाय�/अनुसंधान सं� थान� और उ�ोग के बीच संपक�  � थािपत  कया जाएगा । इसक
 �गित क
 समी�ा करने के बाद, �े�ीय �तर पर ऐसी और एज�िसयां �थािपत क
 जाएंगी।           5.7.9   इले��ॉिनक
 के सभी उप-�े�� म�, िडजाइन, उ*पादन स ेलकेर जीवन च) के अंत  तक उनके जीवन च) म� इले��ॉिनक व� तु3 क
 दीघ�कािलकता और पया�वरण संबंधी ठोस �बंध के िसXातं� को शािमल करने के िलए ढांचा तैयार करना।      5.8  शै�िणक जगत और u
लांसर के नेतृ*व म� अनुसंधान और िवकास एवं नवाचार:  अपने-अपने आ द gप तैयार करने, बनाने, जांच करने, सुधार करने के िलए छा��, u
लांसर� और िलए सुिवधा3 का िनमा�ण ।           मानवमानवमानवमानव    ससंाधनससंाधनससंाधनससंाधन    िवकासिवकासिवकासिवकास       5.9 ईएसडीएम �े� म� कुशल Pमशि> क
 उपल<धता को मह*वपूण� gप से बढ़ाने के िलए समथ�न �दान करना:         
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 के �े� म� िडजाइन और नवाचार  को  बढ़ावा  दनेे के िलए मौजूदा  िविनमा�ण,  अनुसंधान,  िडजाइन और िवकास क� 9� को सुदढ़ृ बनाना/इ�तेमाल करना।       5.9.2  उ�ोग के िलए पया�O कुशल मानव शि> क
 उपल<धता सुिनिvत करने के िलए सरकार, उ�ोग जगत, शै�िणक जगत, िवeिव�ालय� और अिधगम के अMय सं�था3 और काय�)म� िडजाइन करने के िलए िमलकर काम करना ।       5.9.3  5जी, आईओटी/स�सर, कृि�म बौिXकता (एआई) मशीन लyनzग, अगम�=टड =रयलटी (एआर) और वचु�अल =रयिलटी (वीआर), {ोन, रोबो=ट�स, एिड=टव मैMयुफै�चpरंग, गेम और मनोरंजन, फोटोिन�स, नैनो आधा=रत उपकरण�, के साथ-साथ सकंाय और छा� के �तर पर मेिडकल इले��ॉिनक
, र�ा और साम=रक इले��ॉिनक
, ऑटोमो=टव इले��ॉिनक
, साइबर सुर�ा, पावर इले��ॉिनक
 और ओटोमेशन जैस �मुख �े�� के िलए उभरते �ौ�ोिगक
 �े�� म� कौशल िवकास हतुे सहायता �दान करना ।        5.9.4  नवाचार को बढ़ावा दनेे के िलए एक उपयु> योजना तैयार करके उभरते �ौ�ोिगक
 �े�� म� काम करने के िलए �ातकोSर/पीएचडी के आधार पर कुशल जनशि>/अनुसंधान का िनमा�ण करना ।       5.9.5  भारतीय पीएचडी और पो�ट-डॉ�टोरल िवUान� को संयु> आईपीआर (3) को रखने के �ावधान के साथ िवदशेी सं�थान� म� �ितिनयुि> के मा8यम स े2 साल तक क
 अविध के िलए अपना शोध काय� करने के िलए, अगर शोध काय� िवदशेी सं�थान (सं� थान�) के साथ संय>ु gप से  कया जाता ह,ै के िलए सहयोग �दान करना, जो अगले 5 वषj तक उनके भारत म� सेवा करने के तहत होगा ।           5.9.6  मानव संसाधन िवकास मं�ालय, राkय सरकार�, राZीय कौशल िवकास िनगम (एनएसडीसी), इले��ॉिनक
 और दरूसंचार �े� कौशल प=रषद�, राZीय इल�े�ॉिनक
 एवं सूचना �ौ�ोिगक
 सं� थान (नाइिलट), �ाथिमक सं� थान� आ द के साथ िमलकर योजनाएं तैयार करना, िजनका ल� य उ�ोग को कौशलयु� त जनशि> �दान करने के िलए नौक=रय� का सृजन करना और कुशलता अंतराल को दरू करना ह ै।             िनया)तिनया)तिनया)तिनया)त    �ो/साहन�ो/साहन�ो/साहन�ो/साहन       5.10 इले��ॉिनक सामlी के िनया�त को बढ़ावा दनेे के िलए �ो*साहन का आकष�क पैकेज �दान करना, इस �कार से िनया�तक� को वैिeक बाजार प\ंच क
 आवYयक सुिवधा उपलबध कराके सश> बनाना ।          िव4सनीयिव4सनीयिव4सनीयिव4सनीय    इले	
ॉिनक�इले	
ॉिनक�इले	
ॉिनक�इले	
ॉिनक�        मू�यमू�यमू�यमू�य    5ंृखला5ंृखला5ंृखला5ंृखला       5.11  भारत के राZीय साइबर सुर�ा �ोफाइल को बेहतर बनाने और राZीय र�ा (सैMय, खु फया, �पेस) और मह*वपूण� राZीय अवसंरचना (ऊजा� िlड, संचार नेटवक� , िडिजटल अथ��व�था इ*या द) म� अपनी आपू0त� Pंृखला को िनयंि�त करने के िलए िवeसनीय इले��ॉिनक मूAय Pंृखला को बढ़ावा देना ।           



¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 साइबरसाइबरसाइबरसाइबर    सुर#ासुर#ासुर#ासुर#ा       5.12  इले��ॉिनक उ*पाद� से संबंिधत साइबर सुर�ा मुo�/1चंता3, जोिखम� और शमन के उपाय� क
 समझ बढ़ाना।          5.13  परी�ण के िलए पया�O �मताओ के िवकास को बढ़ावा दनेा ।        5.14  सामाMय मानद�ड/आईएसओ 15408 जैसे मानक� के आधार पर सुर�ा के िलए परी�ण और मूAयांकन  कए गए आईटी उ*पाद� के उपयोग को �ो*सािहत करना।       5.15  साइबर सरु�ा जोिखम� को कम करने के िलए सुरि�त िचप� के उपयोग को बढ़ावा दनेा।          5.16  फोटोिन�स नैनो आध=रत उपकरण� और साइबर सुर�ा उ*पाद� के िवकास के िलए �टा�ट-अप पा=रि�थितक
 तं� को बढ़ावा दनेा ।          इले	
ॉिनकइले	
ॉिनकइले	
ॉिनकइले	
ॉिनक    संघटकसंघटकसंघटकसंघटक    िविनमा)णिविनमा)णिविनमा)णिविनमा)ण    पा%रि�थितक�पा%रि�थितक�पा%रि�थितक�पा%रि�थितक�    तं$तं$तं$तं$    कोकोकोको    बढ़ावाबढ़ावाबढ़ावाबढ़ावा    देनादेनादेनादेना       5.17 कोर इले���ॉिन� स ससंंघटक के िविनमा�ण के िलए (दोन� स )य और िनि�)य बेयर पीसीबी, पीसीबी लेिमनेट, िचप कnपोन�ट, वंुड �वीच, =रले,फेराइsस इ*या द)   इले��ॉिनक
/ईवी एIलीकेशन के िलए िलिथयम आयन सेल (और इस तरह के अMय सले� िजसका �ौ�ोिगक
 क
 उ:ित के साथ भिव�य म� वािणkयीकरण  कया जा सकता ह ै।) �यूल, सले सीिलका का पूव� gप, ऑIटीकल फाइवर, सोलर सेल, इले��ॉिनक
 ससंंघटक के िलए क&ी सामlी इ*या द और अध�चालक� के एटीएमपी के िलए �ो*साहन और सहायता �दान करना ।       बड़ीबड़ीबड़ीबड़ी    प%रयोजनाप%रयोजनाप%रयोजनाप%रयोजना          5.18  ऐसी बड़ी प=रयोजना3 के िलए �ो*साहन� का िवशेष पैकेज �दान करना जो अ* यिधक उ� च तकनीक वाली हV, िजनके िलए बड़े िनवेश क
 आवY यकता ह,ै जैसे  क सेमीकंड� टर सिुवधाएं (िवeसनीय फॉउ� {ी सिहत), �दश� संिवरचना, फोटोिनक
 और एलईडी िचप संिवरचना इकाइयां िजसम� इन इकाइय� को अवसंरचना संबंधी ि�थित दनेा शािमल ह।ै     5.19. िवदशे� म� अनुसंधान एवं िवकास इकाइया ं� थािपत करने के िलए सहयोग दनेे सिहत िवदशे� म� बड़ी सिुवधा3 म� िनवेश को बढ़ावा दनेा, जसेै क  कसी िव�मान समेीकंड�टर सुिवधा म�, जहां  कसी िवशेष �ौ�ोिगक
 के िलए पा=र�णाली िव�मान ह।ै       अिधमा:यअिधमा:यअिधमा:यअिधमा:य    बाजारबाजारबाजारबाजार    प;ंचप;ंचप;ंचप;ंच       5.20. इले��ॉिनक साइबर सुर�ा उ*पाद� सिहत खरीद हतुे, राkय सरकार� को साव�जिनक खरीद को (वरीयता मके इन इंिडया) आदशे 2017 (पीपीओ 2017) को अपनाने के िलए �ो*सािहत करना।        



12   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART I—SEC. 1)] 5.21. घरेलू gप से िन0म�त इले��ॉिनक उ*पाद� के िलए बाजार बनाने/िव�तार करने के िलए सरकारी ई-माक} ट I लेस (जेम) का इ� तेमाल करना ।                              इले	
ॉिनक�इले	
ॉिनक�इले	
ॉिनक�इले	
ॉिनक�    केकेकेके    उपउपउपउप----#े$<#े$<#े$<#े$<    म1म1म1म1    मु=यमु=यमु=यमु=य    #मता>#मता>#मता>#मता>    काकाकाका    िवकासिवकासिवकासिवकास    करनाकरनाकरनाकरना       5.22. िन�िलिखत उप-�े�� म� मुWय �मता3 को िवकिसत करने के िलए िवशषे सहायता �दान करना:          5.22.1. फैबलेसफैबलेसफैबलेसफैबलेस    िचपिचपिचपिचप    िडजाइनिडजाइनिडजाइनिडजाइन    उ+ोगउ+ोगउ+ोगउ+ोग    का संवध)न का संवध)न का संवध)न का संवध)न       5.22.1.1.  �ारंिभक चरण के �टाट�अप के िलए इले��ॉिनक िडजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) उपकरण और फैब समथ�न के gप म� अपेि�त सहायता �दान करने हेतु भारतीय फैबलेस िचप िडजाइन उ�ोग क
 ब\-गुना वृिX को स�म करना ।        5.22.1.2.  कुछ �थान� पर अनुकरण/रैिपड �ोटोटाइप अवसंरचना �दान करना जो दशे म� सभी फैबलैस �टाट�-अप के िलए सुलभ हV ।    5.22.1.3.  पीपीओ 2017 के तहत �वदशेी gप से िडज़ाइन हतुे एक
कृत प=रपथ, मॉ�ूल ऑनिचप, िस�टम ऑन िचप, सेमीकंड�टर आईपी लाइस�स, सॉ�टवेयर आईपी लाइस�स सिहत सभी संबंिधत िस�टम और एिIलकेशन सॉ�टवेयर उ*पाद को जहाँ आईपी भारत म� ि�थत ह,ै शािमल करते \ए सहायता �दान करना।        5.22.1.4.  व�चर कैिपटल (वीसी) के िनिधयन के मा8यम स,े और सकारा*मक बाजार ह�त�ेप के मा8यम स ेजो  क एक सम0प�त नोडल एज�सी से संचािलत क
 जाती ह ैिजसम� 'भारत फैबलैस समेीकंड�टर व�चर फंड’ के िलए सीधे तौर पर �ारंिभक अव�था म� सीड पंूजी और उ�म इ �टी पंूजी िनवेश हतुे �वदशेी सेमीकंड�टर क�  9त आईपी बनाने वाली कंपिनय� पर िवशषे 8यान दनेे वाली भारतीय फैबलेस सेमीकंड�टर कंपिनय� को शािमल करते \ए, भारतीय फैबलैस उ�ोग सहायता �दान करना।        5.22.1.5.  दशे म� ऊ�मायन केM9�/क� 9 उ*कृ[ता के (सीओई) क
 �थापना करना जो �टाट�अप हेतु आवYयक ईडीए उपकरण, आईपी, �ोटोटाईप और एडीएमपी सुिवधाएं �दान करेगा।        5.22.1.6.  िनकट उ�ोग सहभािगता/भागीदारी हतुे बड़ी संWया म� कॉलजे और सं�थान Uारा दशे म� वीएलएसआई िडज़ाइन के आधार को �ापक करना।        5.22.1.7.  फैबलेस िचप िडजाइन कंपिनय� के िलए िनया�त �ो*साहन �दान करना।                     



¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 5.22.2. िच?क/सािच?क/सािच?क/सािच?क/सा    इले	
ॉिनक�इले	
ॉिनक�इले	
ॉिनक�इले	
ॉिनक�    उपकरणउपकरणउपकरणउपकरण    उ+ोगउ+ोगउ+ोगउ+ोग    काकाकाका    सवंध)न सवंध)न सवंध)न सवंध)न       5.22.2.1. मह*वपूण� घटक�/उप-अस�बली पर िवशेष 8यान दतेे \ए उ�ोग और सरकार क
 िनिधयन सहायता हतुे पीपीपी मॉडल के मा8यम से अनुसंधान एवं िवकास को बढ़ावा दनेा।        5.22.2.2. उपल<ध �ौ�ोिग कय� के �ावसायीकरण हतुे िविश[/गैर िविश[ �व�था के मा8यम से अकादिमक/आरएंडडी �णाली को समथ�न करना।      5.22.2.3. नई �योगशाला3 को �थािपत करते \ए और एमएसएमई को इन सुिवधा3 के =रयायती उपयोग सिहत मौजदूा �योगशाला3 को उ:त करके परी�ण, मूAयांकन, माMयता और अनुपालन हतुे बुिनयादी ढाँचा बनाना ।        5.22.2.4. भारतीय मानक� (आईएस) के अनुपालन के िलए उ�ोग को �ो*सािहत करना ।        5.22.2.5. मौजूदा मैMयुफै�चpरंग हब/ज़ोन/�ल�टर म� सामाMय परी�ण सुिवधाएं �थािपत करना ।        5.22.2.6. सामाMय िविनमा�ण सुिवधा3, ओपन �योगशाला काय�)म आ द के मा8यम स े�टाट�-अप हेतु समथ�न �दान करना।        5.22.2.7. मै�ेट, आरएफ एnपलीफायर, साइं=टलेटस�, ए�स-रे और कंIयूटेड टॉमोlाफ
 (सीटी) �ूब, मेिडकल लेजर, िडटे�टर, आ द जैसे िच क*सा इले��ॉिनक
 उपकरण� के िलए िविश[ मह*वपूण� घटक�/उप-मॉ�ूल के िविनमा�ण हतुे समथ�न करना।        5.22.2.8. मेिडकल इले��ॉिनक
 म� कौशल के अ�यास के िलए अंतरा�Zीय सामंज�य के �यास को शािमल करते \ए उ�ोग के िलए आवYयक कौशल िवकास/जनशि> को बढ़ावा दनेे हेतु सहायता �दान करना।        5.22.2.9. िच क*सा इले��ॉिनक उपकरण� हतुे एक चरणबX िविनमा�ण काय�)म (पीएमपी) �ारंभ करना ।        5.22.3. गितशीलतागितशीलतागितशीलतागितशीलता    केकेकेके    िलएिलएिलएिलए    ऑटोमो%टवऑटोमो%टवऑटोमो%टवऑटोमो%टव    इले	
ॉिन	स उ+ोगइले	
ॉिन	स उ+ोगइले	
ॉिन	स उ+ोगइले	
ॉिन	स उ+ोग    औरऔरऔरऔर    पावरपावरपावरपावर    इले	
ॉिन	स का संवध)न इले	
ॉिन	स का संवध)न इले	
ॉिन	स का संवध)न इले	
ॉिन	स का संवध)न                 5.22.3.1. अगली पीढ़ी के सॉिलड �टेट बैटरी और इलेि��क वाहन� (ईवीएस), इट�िलजेट �ांसपोट}शन िस�टम,{ोन, �ि>गत सुर�ा उपकरण�/�णािलय� और �वचालन के िलए आरएंडडी और कॉMसेIट-टू-माक} ट  नवाचार हतुे सहायता �दान करना।           



14   THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  [PART I—SEC. 1)] 5.22.3.2. �टाट�-अप हतुे िवSीय सहायता �दान करते उप-�णाली �तर पर भारत म� आईपी िनमा�ण पर 8यान दनेा।            5.22.3.3. मु� त इंजीिनयरी िनयं�ण, इलेि��क वाहन� हतुे इले��ॉिनक
 और सॉ�टवेयर म� उ* कृ� टता क� 9 (सीओई) �थािपत करना ।        5.22.3.4. 'मेक-इन-इंिडया' `ां1डगं काय�)म, िवपणन �ो*साहन और दशे म� िविश[ पहल� और िनया�त �ो*साहन के मा8यम स ेिनया�त को बढ़ावा दनेा ।           5.22.3.5. ऑटोमो=टव इले��ॉिनक उ*पाद� हतुे एक चरणबX िविनमा�ण काय�)म (पीएमपी) का गठन करना ।        5.22.4. साम%रकसाम%रकसाम%रकसाम%रक    इल	े
ॉिनक�इल	े
ॉिनक�इल	े
ॉिनक�इल	े
ॉिनक�    उ+ोगउ+ोगउ+ोगउ+ोग    का सवंध)न का सवंध)न का सवंध)न का सवंध)न      5.22.4.1. साम=रक और मुW य अवसरंचना �े�� अथा�त र�ा, परमाणु ऊजा�, अंत=र�, रेलवे, िव�ुत, दरूसंचार आ द म� इले��ॉिनक व� तु3/�णािलय� क
 घरेलू सोyसzग के िलए �मता3 को बढ़ावा दनेा ।       5.22.4.2.  घरेलू ईएसडीएम उ�ोग� और इले��ॉिनक सामlी/�णािलय� क
 घरेलू सोyसzग हेतु साम=रक �े� के बीच दीघ�कािलक साझेदारी बनाना ।           5.22.4.3.  �िश�ण दनेे और इसके बाद कोर �ौ�ोिग कय� [एंटीना िडजाइन, िस�ल �ोसे1संग काड� िडजाइन, इले��ोमै�े=टक इंटरफेर�स (ईएमआई)/इले��ॉमै�े=टक कnपै=टिबिलटी (ईएमसी) �ू�फंग, आ द]  िजनका साम=रक इले��ॉिनक
 �े� के िलए समाधान तैयार करने के िलए बार-बार इ� तेमाल  कया जाता ह,ै के ह�तांतरण (टीओटी) के िलए अलग-अलग कोर टीम� क
 � थापना करना ।   इले	
ॉिनकइले	
ॉिनकइले	
ॉिनकइले	
ॉिनक    िविनमा)णिविनमा)णिविनमा)णिविनमा)ण    सेवा>सेवा>सेवा>सेवा>    ((((ईएमएसईएमएसईएमएसईएमएस) ) ) ) उ+ोगउ+ोगउ+ोगउ+ोग    का संवध)न का संवध)न का संवध)न का संवध)न    5.23. देश मे आवYयक संघटक िविनमा�ण पा=रि�थितक
 तं� हते ुईएमएस के तहत िन�िलिखत �मुख गितिविधय� को बढ़ावा देना:        5.23.1. पीसीबी क
 इंजीिनयpरंग और िडजाइन ।   5.23.2. पीसीबी एस�बली और सब-एस�बली ।   5.23.3.  )या*मक परी�ण ।   5.23.4. रखरखाव सेवाएं जैसे वारंटी और मरnमत सेवाएं आ द ।         5.23.5. उ*पाद और संघटक िडजाइन ।  



¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 अस1बलीअस1बलीअस1बलीअस1बली, , , , टेC�टंगटेC�टंगटेC�टंगटेC�टंग, , , , माDकE गमाDकE गमाDकE गमाDकE ग    औरऔरऔरऔर    पैकेCजंगपैकेCजंगपैकेCजंगपैकेCजंग    ((((एटीएमपीएटीएमपीएटीएमपीएटीएमपी) ) ) ) उ+ोगउ+ोगउ+ोगउ+ोग    का सवंध)न का सवंध)न का सवंध)न का सवंध)न    5.24.  सुर�ा के आधार पर ममेोरी िचप सिहत चु1नंदा सेमीकंड�टर आईसी के िलए अस�बली, टे1�टंग, मा�कz ग और पैके1जंग (एटीएमपी) लाइन� के िलए नीित समथ�न �दान करना।  अ:यअ:यअ:यअ:य    उपायउपायउपायउपाय    5.25.  औपचा=रक और अनौपचा=रक ऑपरेटर� को एक
कृत करने के िलए पीपीपी मोड म� पया�वरण के अनुकूल तरीके से ई-अपिश[ के �सं�करण हतुे �*येक राkय म� ईको-पाक�  का संवध�न करना ।          5.26.  �टाट�-अप सिहत इले��ॉिनक
 िविनमा�ण/फैबलेस िचप िडजाइन इकाइय� के िलए लीड टाइम को कम करने और समय पर इMह� उपल<ध कराने के िलए घटक� और क& ेमाल क
 वेयरहाउ1संग क
 सुिवधा सकुर करना ।    5.27.  इले��ॉिन�स िविनमा�ण के िलए आवYयक िवदशेी दशे�/महाUीप� (जैसे अu
का और ऑ��ेिलया म�) दलु�भ पृ|वी धातु3 क
 खान� को �ाO करना या �ोत, भंडार और अMवेषण और खनन को बढ़ावा दनेा।   5.28. एमईआईटीवाई समय-समय पर आवYयकतानुसार इले��ॉिनक
 हाड�वेयर िविनमा�ण को बढ़ावा दनेे के िलए उपयु> योजनाएं बनाएगी और उMह� लागू करेगी ।          5.29. राkय� म� इले��ॉिन�स िविनमा�ण उ�ोग क
 ि�थित और वृिX को इंिगत करने हतुे एक सूचकाकं िवकिसत करना     और राkय� क
 रV�कंग का संकेत दनेे वाली एक आविधक =रपोट� लाना ।     5.30.  इले��ॉिन�स के सभी �े�� के िलए सफल नवाचार हतुे मॉडल सिहत, आविधक आधार पर �दश�न, लगातार gप से नीितगत ह�त�ेप� के �भाव म्ूAयाकंन और/या म8य-पाठय)म सुधार, ���स उभरते �े�� आ द के िलए राZीय �तर पर बाजार अनुसंधान =रपोट� के िलए एक तं� िवकिसत करना।         6.6.6.6. राGयराGयराGयराGय    काकाकाका    समथ)नसमथ)नसमथ)नसमथ)न          6.1 िनवेश के संवध�न हतुे अनुकूल वातावरण �दान करते \ए इले��ॉिनक
 िविनमा�ण को बढ़ावा देने म� राkय� को स )य भूिमका िनभाने के िलए �ो*साहन और समथ�न दनेा।       
7. शासनशासनशासनशासन    संरचनासंरचनासंरचनासंरचना           7.1    काया�Mवयन ि�थित क
 समी�ा करने और समय-समय पर साम=रक िसफा=रश�/िनण�य �दान करने के िलए नीित के तहत िविभ: योजना3/काय�)म� के काया�Mवयन के िलए सं�थागत तं� बनाना ।    
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8. नीितनीितनीितनीित    म1म1म1म1    संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन    करनेकरनेकरनेकरने    क�क�क�क�    शिIशिIशिIशिI          8.1.इले� �ॉिनक
 और सूचना �ौ�ोिगक
 मं�ालय (एमईआईटीवाई) स�म �ािधकारी के अनुमोदन से पूव�� त पैरा3 म� िलए गए िनण�य� के काया�M वयन के दौरान हािसल अनुभव, बाजार के उतार-चढ़ाव, पणधारक� से �ाI त जानकारी आ द के आधार पर इस नीित के िव िभM न पहलु3 क
 समय-समय पर समी�ा एवं संशोधन कर सकता ह।ै             संजय कुमार राकेश, संयु� त सिचव 

 

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY  

NOTIFICATION 

New Delhi, the 25th February, 2019 

Subject:  National Policy on Electronics 2019 (NPE 2019) 

No.26(1)/2019-IPHW.— 1.  PREAMBLE 

1.1. Electronics industry is the world’s largest and fastest growing industry and is increasingly finding 

applications in all sectors of the economy. The Government attaches high priority to electronics 

hardware manufacturing and it is one of the important pillars of both “Make in India” and “Digital 

India” programmes of Government of India. Besides the economic imperative, focus on electronics 

hardware manufacturing up to the integrated circuit or chip level is required due to the growing 

security concerns. The ESDM industry is of strategic importance as well. India is a signatory to the 

Information Technology Agreement (ITA-1) of WTO and Free Trade Agreements (FTAs) with 

various countries/ trading blocs such as ASEAN, Korea and Japan. However, the electronics 

hardware manufacturing sector faces lack of level playing field vis-à-vis competing nations on 

account of several disabilities which render domestic electronics hardware manufacturing 

uncompetitive. These inter-alia include lack of adequate infrastructure, domestic supply chain and 

logistics; high cost of finance; inadequate availability of quality power; inadequate components 

manufacturing base; limited design capabilities and focus on R&D by the industry; and 

inadequacies in skill development. 

 

1.2. Building India’s capacity in core technology development (Design and Intellectual Property (IP)) 

requires deeper consideration. It is noteworthy that standards development, product design or IP 

development (semiconductor/ systems) and semiconductor manufacturing are increasingly 

becoming important and improving India’s participation in this league must be a major priority for 

the country, at least from the national security angle. In the case of building Design and IP based 

technology companies, the large investments needed and difficulty in competing with established 

Multinational Corporations (MNCs) is a significant barrier. Building semiconductor fabrication 

capabilities in India is essential to break into this segment. 
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1.3. Recognizing the electronics sector’s unique dynamics, significant opportunities, and structural 

challenges, the Government of India notified the National Policy on Electronics in 2012 (NPE 

2012), which provided a road map for the development of electronics sector in the country. The 

Policy is holistic, investor-friendly and market-driven, and focused on upgradation of 

infrastructure, providing incentives to offset disabilities, promoting innovation and human resource 

development. Schemes such as Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) to provide 

financial incentives across the ESDM value chain to compensate for cost disability in 

manufacturing; Electronics Manufacturing Clusters (EMC) for providing world-class infrastructure 

and logistics; mandating safety standards; rationalization of tariff structure and providing 

preference to domestically manufactured electronic products in Government procurement under 

the aegis of the Public Procurement Order 2017, are under implementation. As a result, ESDM 

industry has witnessed significant upward growth in India and has the potential to become a 

vehicle of economic growth and development. 

 

1.4. The Modified Special Incentive Package scheme (M-SIPS), launched in 2012, provides capital 

subsidy of 25% for electronics industry located in non-SEZ areas and 20% for those in SEZ areas. 

Under M-SIPS, 419 investment proposals involving investment of INR 1,13,089 crore have been 

received till 31.12.2018. Out of these 419 applications, 197 applications with proposed investment 

of approximately INR 41,791 crore have been approved; 19 applications with proposed investment 

of approximately INR 14,764 crore have been recommended by the Appraisal Committee for 

approval and 203 applications with proposed investment of INR 56,534 crore are under appraisal. 

Out of 197 units which have been approved, 134 units have commenced commercial production. 

Total capital investment reported by these companies is INR 9,961 crore. These 134 units have 

reported total sales of INR 74,921 crore, out of which goods worth INR 16,418 crore have been 

exported. The revenue paid to the Government on production by these units is INR 9,020 crore. As 

per Quarterly Progress Reports received from approved applicants, employment generated by these 

units so far is 66,555 (direct and indirect). 

 

The Electronics Manufacturing Clusters (EMC) Scheme, also launched in 2012, encouraged 

entities, including State Government entities, to provide good quality infrastructure within a 

cluster. Under the scheme, 50% of the project cost for Greenfield EMC and 75% for Brownfield 

EMC is given as grant. So far, 20 Greenfield EMCs and 3 Brownfield EMC projects have been 

sanctioned with the project outlay of INR 3,898 crore, including INR 1,577 crore from the 

Government of India as Grant-in-aid. Under this scheme, 3,565 acres of land is being developed in 

Electronics Manufacturing Clusters with likely investment of about INR 54,836 crore by the 

manufacturers. 
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In order to promote startups and innovation, a scheme called Electronics Development Fund (EDF) 

was launched.  EDF is a Fund of Funds which invests in Venture Funds, which in turn invests in 

ventures/ Startups in the area of Electronics, Nano-electronics and IT. At least 50% of the corpus 

has to be invested in Ventures working in ESDM sector. EDF will be investing in 13 Daughter 

Funds. The total targeted corpus of these 13 Daughter Funds is INR 6,950 crore and the amount 

committed by EDF to these 13 Daughter Funds is INR 857 crore. 

 

1.5. The global electronics production is estimated to be USD 2 trillion (approximately INR 

1,30,00,000 crore) in 2017. Indian electronics hardware production has increased from INR 

1,90,366 crore in 2014-15 to INR 3,87,525 crore (approximately USD 59 billion) in 2017-18, 

registering a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 26.7%, as against a growth rate of 5.5% 

in 2014-15. India’s share in the global hardware electronics production is about 3%. The share of 

domestic electronics production in India’s GDP is 2.3%. The import of electronic goods was of the 

order of USD 53 billion (approximately INR 3,44,500 crore) in 2017-18. With the demand for 

electronics hardware expected to rise rapidly to about USD 400 billion (approximately INR 

26,00,000 crore) by 2025, India cannot afford to bear a huge foreign exchange outgo on import of 

electronics alone. This is both an opportunity and a challenge for the electronics sector. 

Opportunity to be a global leader and challenge to address a severe Balance of Payments (BoP) 

problem, which cannot be addressed by manufacturing for India alone. This calls for measures to 

promote large eco-system for domestic manufacturing, a special emphasis on exports and 

increasing domestic value addition. Specific policy initiatives are required to meet these objectives. 

 

1.6. The production of Mobile Handsets, LCD/ LED TVs and Light Emitting Diode (LED) Products in 

the country has gone up significantly, and over the last few years, the demand of these electronic 

products is increasingly being met out of domestic production. The production of LCD/ LED TVs 

has gone up from 0.87 crore units in 2014-15 to 1.6 crore units in 2017-18. The production of 

Light Emitting Diode (LED) Products has gone up from INR 2,172 crore in 2014-15 to INR 9,630 

crore in 2017-18. However, the value addition continues to be low in the absence of a vibrant 

components manufacturing ecosystem in the country. The Phased Manufacturing Programme 

(PMP) for mobile handsets and related sub-assemblies/ components manufacturing has been 

implemented with the objective of progressively increasing the domestic value addition for 

establishment of a robust Cellular mobile handsets manufacturing eco-system. As a result, India 

has rapidly started attracting investments into this sector and Cellular mobile handsets 

manufacturing has emerged as a flagship sector in the electronics manufacturing space. In  

2017-18, the production of Cellular mobile handsets reached approximately INR 1,32,000 crore, 

compared to INR 18,900 crore in 2014-15. Production of Cellular mobile handsets in volume terms 

reached 225 million (22.5 crore) units in 2017-18, as compared to production of 60 million  
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(6 crore) units in 2014-15. As many as 268 manufacturing units for Cellular mobile handsets and 

their parts/ components have been set up in the country during the last 3-4 years, resulting in 

estimated employment for about 6.7 lakh persons (direct and indirect). 

 

1.7. Implementation of the Schemes/ Programmes under the aegis of NPE 2012 has successfully 

consolidated the foundations for a competitive Indian ESDM value chain. The Government now 

seeks to build on that foundation to propel the growth of ESDM industry in the country. The NPE 

2019, prepared after extensive stakeholder consultation, including the industry, industry bodies, 

key Ministries/ Departments of Government of India and State Governments, is conceived for this 

purpose. 

 

2. VISION 

 

To position India as a global hub for Electronics System Design and Manufacturing (ESDM) by 

encouraging and driving capabilities in the country for developing core components, including 

chipsets, and creating an enabling environment for the industry to compete globally. 

 

3. MISSION 

 

3.1. Promote domestic manufacturing in the entire value-chain of ESDM, including core components 

and materials to increase the domestic value addition and reduce dependence on import of 

electronic goods by focusing on skill, technology, scale and the global market. 

 

3.2. Strengthen India’s linkages with global trade, integrate with global value chains and build 

facilitative programmes and incentive framework to boost Indian ESDM exports. 

 

3.2.1. Transform India into a destination for manufacturing and exports in pre-identified, high 

growth electronics sector by encouraging and incentivizing large ESDM eco-system to 

achieve net positive Balance of Payments. 

 

3.3. Develop capacities for manufacture in all sub-sectors of electronics, including semiconductor 

facilities and display fabrication facilities, and create a vibrant and dynamic fabless chip design 

eco-system in the country. 

 

3.4. Build a risk-management eco-system to promote and create a framework for a comprehensive start-

up eco-system with focus on development of products, key components and technologies, based on 

emerging technological landscapes. 
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3.5. Promote ease of manufacturing by introducing new/ innovative fiscal incentives and augmenting 

the existing ones for the ESDM industry to make electronics manufacturing in India globally 

competitive. 

 

3.6. Ensure effective measures for protection to the domestic ESDM industry from dumping of 

electronics goods. 

 

3.7. Promote R&D to develop electronic products, including associated design and creation of 

Intellectual Properties, for the domestic as well as global markets. 

 

3.8. Incentivize and facilitate establishment of global bases for manufacturing of components and sub-

assemblies in India. 

 

4. OBJECTIVES 

 

4.1. Promote domestic manufacturing and export in the entire value-chain of ESDM for economic 

development to achieve a turnover of USD 400 billion (approximately INR 26,00,000 crore) by 

2025. This will include targeted production of 1.0 billion (100 crore) mobile handsets by 2025, 

valued at USD 190 billion (approximately INR 13,00,000 crore), including 600 million (60 crore) 

mobile handsets valued at USD 110 billion (approximately INR 7,00,000 crore) for export. 

 

4.2. Improve ease-of-doing Business for the ESDM industry. 

 

4.3. Encourage industry-led R&D and innovation in all sub-sectors of electronics. 

 

4.4. Promote and create a framework for comprehensive Start-up eco-system in emerging technology 

areas such as 5G, IoT, Artificial Intelligence, Machine Learning, Drones, Robotics, Additive 

Manufacturing, Photonics, Nano-based devices etc., and their applications in areas such as 

defence, agriculture, health, cyber security, smart cities and automation, with special focus on 

solving real-life problems. 

 

4.5. Provide incentives and support for significantly enhancing availability of skilled manpower, 

including re-skilling, in the ESDM sector. 

 

4.6. Provide fiscal incentives and support for export-led growth, including significantly enhancing 

economies of scale in electronics manufacturing. 
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4.7. Develop core competencies in all the sub-sectors of electronics, including inter-alia electronic 

components, sub-assemblies and semiconductors, telecommunication and broadcasting equipment, 

IT hardware, medical electronics, defence and strategic electronics, automotive electronics, 

industrial electronics, consumer electronics, etc., and fabless chip design. 

 

4.8. Become a global leader in the Electronics Manufacturing Services (EMS) segment by promoting 

progressively higher value addition in manufacturing of electronic products. 

 

4.9. Provide policy support and special package of incentives for highly capital intensive projects. 

 

4.10. Drive indigenization in the microchips used by strategic and critical infrastructure sectors viz., 

defence, space, atomic Energy, telecommunications, broadcasting, aviation, power, etc., through 

design and production of such microchips. 

 

4.11. Create specialized governance structures within the Government to cater to specific needs of 

the ESDM sector, in view of fast changes in technology and business models. 

 

4.12. Facilitate loans to the industry at competitive rates for setting up or expansion of electronics 

manufacturing units. 

 

4.13. Promote research, innovation and support to the industry in the areas of packaging, interconnects 

and micro photonics, as a long term measure to counter the problems posed by the continued use of 

Silicon, like the limit of scaling and dark Silicon. 

 

4.14. Encourage and incentivize Transfer of Technology (ToT) for core technologies. 

  

4.15. Promote research, innovation and support to industry for green processes and sustainable e-Waste 

management, including inter-alia facilitation of citizen engagement programmes for safe disposal 

of e-Waste in an environment friendly manner, development of e-Waste recycling industry and 

adoption of best practices in e-Waste management. 

 

5. STRATEGY 

 

Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) will coordinate with the concerned 

Ministries/ Departments to provide support to industry for rapid and robust expansion of 

electronics hardware manufacturing within the country. MeitY shall work out details and 

facilitate decisions by the Government on the measures indicated hereunder: 
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Creating eco-system for globally competitive ESDM sector 

 

5.1. Create eco-system for globally competitive ESDM sector by incentivizing domestic manufacturing 

and exports to compensate for disabilities: 

 

5.1.1. Encourage domestic manufacturing of electronic products and their inputs (parts, sub-

assemblies and components) for significantly increasing value addition by building a 

comprehensive ecosystem, covering the entire supply chain, through suitable incentive 

mechanisms and fiscal interventions, including phased manufacturing programmes, and 

removal of anomalies. 

 

5.1.2. Devise suitable methods for promotion of manufacturing of electronic goods covered 

under the Information Technology Agreement (ITA-1) of WTO. 

 

5.1.3. Provide suitable tax benefits for the ESDM sector. 

 

5.1.4. Formulate suitable schemes and incentive mechanisms to encourage new units and 

expansion of existing units in electronics manufacturing sector. 

 

5.1.5. Exploring the possibility of leveraging Defence Offsets, in consultation with the 

Department of Defence Production (DDP), for development of electronic components 

manufacturing. 

 

5.1.6. Provide support for infrastructure development through formulation of a new scheme or 

suitable modifications in the existing Electronics Manufacturing Clusters (EMC) scheme, 

for supporting both Greenfield and Brownfield manufacturing clusters. This shall include 

leveraging the existing/ upcoming industrial clusters/ manufacturing zones/ corridors in the 

country, with provision for ready-built factories, for attracting investment in complete 

value chain of identified verticals. 

 

5.1.7. Exempt the import duty on identified capital equipment, not being manufactured in the 

country, to reduce capital expenditure for setting up of new units/ expansion of existing 

electronics manufacturing units. 

 

5.1.8. Promote a forward looking and stable tax regime, including advance intimation to the 

industry to plan their investments in the form of Phased Manufacturing Programme (PMP) 

in various segments of electronics, with a sunset clause. 
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5.1.9. Develop manufacturing capacities for high performance computing. 

 

5.1.10. Provide support for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in ESDM sector. 

 

5.1.11. Promote domestic capital goods industry for manufacture of capital goods for electronics 

industry. 

 

5.1.12. Provide suitable mechanism to generate resources for promotion of certain critical sub-

sectors of electronics manufacturing such as semiconductor facilities and display 

fabrication units. 

 

5.1.13. Provide a framework for supplying electronic units/ systems for National Critical 

Infrastructure from domestic industry with indigenous technology. 

 

Developing and Mandating Standards 

 

5.2. Set up and promote standards development framework for developing standards, based on global 

benchmarks, for electronics (including components as well as fabless industry), IT, e-Governance, 

etc. 

 

5.3. Promote and support contributions and participation of domain experts from Government, 

academia, start-ups and industry in national and global standards forums. 

 

5.4. Set up an institutional mechanism within MeitY for mandating compliance to standards for 

electronics products. 

 

5.5. Create/ upgrade lab infrastructure/ capacity for testing of electronic goods, including cyber 

security. 

 

Ease-of-doing-Business 

 

5.6. Strengthen and leverage Invest India, the National Investment Promotion and Facilitation Agency, 

which was established as a single window for global investors, for facilitation of investment in 

ESDM sector as a one-stop shop for facilitation of investments / businesses, coordination with the 

State Governments, establishment of joint ventures, obtaining speedy approvals by coordinating 

with the concerned Government agencies on behalf of the investors, and hand-holding them till the 

units become functional. 
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Industry-led R&D and Innovation 

 

5.7. Encourage industry-led R&D and innovation in all sub-sectors of electronics: 

 

5.7.1. Promote path-breaking research, grass root level innovations and early stage Start-ups in 

emerging technology areas such as 5G, IoT/ Sensors,  Artificial Intelligence (AI), Machine 

Learning, Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR), Drones, Robotics, Additive 

Manufacturing, Gaming and Entertainment, Photonics, Nano-based devices, as well as 

thrust areas such as medical electronics, defence and strategic electronics, automotive 

electronics, cyber security, power electronics and automation, having major economic 

potential, with a special focus on applying the outcomes, including frugal solutions, to 

solve real-life problems. Towards this, in addition to premier institutes like IITs, NITs, 

IIITs, and Central Universities, the institutes in small cities shall also be encouraged. 

Chairs in premier institutions will be established for focused research in the aforesaid 

emerging technology areas and thrust areas of electronics. 

 

5.7.2. Provide support for setting up of Incubation Centres/ Centres of Excellence (CoE) and 

strengthening/ re-orienting the focus areas of the existing centres to suit the current and 

future research requirements in the aforesaid emerging technology areas and thrust areas of 

electronics. 

 

5.7.3. Provide support for start-ups in these emerging areas/ technologies, from supporting the 

concept to development/ prototyping of products, including the complete value chain. 

 

5.7.4. Formulate joint strategy and action plan along with industry, academia and R&D 

organizations to identify core technologies and develop, acquire/ pool Core and Peripheral 

IPs, and make them available to the industry. 

 

5.7.5. Create Sovereign Patent Fund (SPF) to promote the development and acquisition of IPs in 

ESDM sector. 

 

5.7.6. Provide support for generation of Intellectual Property (IP) and Patents, including through 

outsourced R&D. 

 

5.7.7. Set up framework for creation of an ecosystem for promoting design and IP in the country. 
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5.7.8. Facilitate interaction between academia [including Atal Tinkering Laboratories (ATLs) in 

schools across India, which aim to foster curiosity, creativity and imagination in young 

minds; and inculcate skills such as design mindset, computational thinking, adaptive 

learning, physical computing, etc.] and industry to create and share IPs/ prototypes 

resulting from R&D programmes. An agency to provide linkage between academia/ 

research institutes and industry shall be identified. After reviewing its progress, more such 

agencies would be set-up at regional levels. 

 

5.7.9. Set up a framework for incorporating principles of sustainability and environmentally 

sound management of electronic goods throughout their life cycle, across all sub-sectors of 

electronics, from the design, production to end-of-life disposal. 

 

5.8. Academia and freelancer-led R&D and innovation: Creation of facilities to house best-in-class 

fabrication, testing and analysis equipment, accessible to students, freelancers and academicians to 

build, test and improve their prototypes. 

 

Human Resource Development 

 

5.9. Provide support for significantly enhancing the availability of skilled manpower in the ESDM 

sector: 

 

5.9.1. Strengthening/ leveraging the existing manufacturing, research, design and development 

hubs for promoting design and innovation in the field of electronics. 

 

5.9.2. Work closely with Government, industry, academia, universities and other institutions of 

learning and to design programmes to ensure availability of adequate skilled manpower to 

the industry. 

 

5.9.3. Provide support for skill development for emerging technology areas such as 5G, IoT/ 

Sensors, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Augmented Reality (AR) and 

Virtual Reality (VR), Drones, Robotics, Additive Manufacturing, Gaming and 

Entertainment, Photonics, Nano-based devices, as well as for thrust areas such as medical 

electronics, defence and strategic electronics, automotive electronics, cyber security, 

power electronics and automation at the faculty and student levels. 
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5.9.4. Generate skilled manpower/ research base at Post Graduate/ Ph.D. level to work in 

emerging technology areas by devising a suitable scheme to support innovation in 

aforesaid emerging technology areas. 

 

5.9.5. Provide support to Indian Ph.D. and Post-Doctoral scholars for carrying out their research 

work through deputation to foreign institutions for a period of upto 2 years with a 

provision for holding Joint IPR(s), if the research is undertaken jointly with the foreign 

institution(s), subject to the condition that they will serve in India for next 5 years. 

 

5.9.6. Formulate schemes in partnership with the Ministry of Human Resource Development, 

State Governments, National Skill Development Corporation (NSDC), Electronics and 

Telecom Sector Skill Councils, National Institute of Electronics and Information 

Technology (NIELIT), Premier Institutes, etc., targeted specifically at job creation and 

bridging the skill gap to provide skilled manpower to the industry. 

 

Export Promotion 

 

5.10. Provide attractive package of incentives for promoting export of electronics goods, thereby 

empowering the exporters by facilitating global market access. 

 

Trusted Electronics Value Chain 

 

5.11. Promote trusted electronics value chain initiatives to improve  national cyber security profile and 

control its supply chain across national defence (military, intelligence, space) and critical national 

infrastructure (energy grids, communication networks, digital economy, etc.). 

 

Cyber Security 

 

5.12. Enhance understanding of cyber security issues/ concerns, risks and mitigation measures thereof 

pertaining to electronic products. 

 

5.13. Encourage development of adequate capacities for testing.  

 

5.14. Encourage use of IT products tested and evaluated for security, based on standards like Common 

Criteria/ ISO 15408. 

 

5.15. Promote the use of secure chips to reduce cyber security risks. 
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5.16. Promote start-up eco-system for development of photonics, nano-based devices and cyber security 

products. 

 

Promotion of Electronic Components Manufacturing Ecosystem 

 

5.17. Provide incentives and support for manufacturing of core electronic components (both active and 

passive, including bare PCBs, PCB laminates, chip components, connectors, wound components, 

switches, relays, ferrites, etc.), lithium-ion cells (and such other cells that may be commercialized 

in future with advancement of technology) for electronics/ EV applications, fuel cells, preform of 

silica, optical fibre, solar cells, raw materials for electronic components, etc., and ATMP of 

semiconductors. 

 

Mega Projects 

 

5.18. Provide special package of incentives for mega projects which are extremely high-tech and entail 

huge investments, such as semiconductor facilities (including trusted foundries), display 

fabrication, photonics and LED chip fabrication units, including according infrastructure status to 

these units.  

 

5.19. Promote investment in mega facilities abroad, such as an existing semiconductor facility, including 

support for setting up of R&D units abroad, where an eco-system exists for a particular 

technology. 

 

Preferential Market Access 

5.20. Encourage the State Governments to adopt the Public Procurement (Preference to Make in India) 

Order 2017 (PPO 2017), in procurement of electronic, including cyber security products. 

5.21. Leverage Government e-Market Place (GeM) to create/ expand the market for domestically 

manufactured electronic products. 

 

Developing core competencies in the sub-sectors of Electronics 

 

5.22. Provide special support for developing core competencies in the following sub-sectors: 

 

5.22.1. Promotion of Fabless Chip Design Industry 
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5.22.1.1. Enable a multi-fold growth of Indian fabless chip design industry by 

providing requisite support in form of Electronic Design Automation (EDA) 

tools and FAB support for early-stage startups. 

 

5.22.1.2. Emulation/ rapid prototyping infrastructure at certain locations that is 

accessible to all fabless start-ups in the country. 

5.22.1.3. Provide support under the PPO 2017 to indigenously designed integrated 

circuits, Module-on-Chips, System-on-Chips, semiconductor IP licenses, all 

associated systems and application software products including software IP 

licenses, where IP is resident in India. 

 

5.22.1.4. Provide support for Indian fabless industry through Venture Capital (VC) 

funding and through positive market intervention, driven through a dedicated 

nodal agency, including establishing “India Fabless Semiconductor Venture 

Fund” to directly invest in early-stage seed capital and venture equity capital 

exclusively in Indian fabless semiconductor companies with special focus on 

companies creating indigenous semiconductor-centric IPs. 

 

5.22.1.5. Set up Incubation Centres/ Centres of Excellence (CoEs) in the country 

which shall provide necessary EDA tools, IPs, prototypes and ATMP 

facilities required for start-ups.  

 

5.22.1.6. Broaden the VLSI Design base in the country by including larger number of 

colleges and institutions with close industry interaction/ participation.  

 

5.22.1.7. Provide export incentives for fabless chip design companies.  

 

5.22.2. Promotion of Medical Electronic Devices Industry 

 

5.22.2.1. Promote R&D through PPP model with the funding support from industry 

and Government with specific focus on critical components/ sub-

assemblies.  

 

5.22.2.2. Support systems for commercialization of technologies available with 

academic/ R&D institutions through exclusive/ non-exclusive mechanisms. 
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5.22.2.3. Create infrastructure for carrying out test, evaluation, accreditation and 

compliance by setting up new laboratories and upgrading the existing 

laboratories, including subsidized access of these facilities to MSMEs. 

 

5.22.2.4. Encourage industry to comply with Indian Standards (IS). 

 

5.22.2.5. Set up common testing facilities in the existing manufacturing hubs/ zones/ 

clusters. 

 

5.22.2.6. Provide support for start-ups through common manufacturing facilities, open 

labs programme, etc. 

 

5.22.2.7. Provide support for manufacturing of specific critical components/ sub-

modules for medical electronics devices such as Magnets, RF amplifiers, 

scintillators, X-ray and computed tomography (CT) tubes, medical lasers, 

detectors, etc. 

 

5.22.2.8. Provide support for skill development/ enhancement of the manpower 

required for the industry, including international harmonization efforts for 

practice of skills in medical electronics. 

 

5.22.2.9. Institute a Phased Manufacturing Programme (PMP) for medical electronic 

devices. 

 

5.22.3. Promotion of Automotive Electronics Industry and Power Electronics for Mobility  

 

5.22.3.1. Provide support for R&D and concept-to-market innovation for next 

generation solid-state batteries and power electronics for electric vehicles 

(EVs), intelligent transportation systems, drones, personal safety devices/ 

systems and automation. 

 

5.22.3.2. Focus on IP creation in India at sub-system level by providing financial 

support to start-ups. 

 

5.22.3.3. Set up a Centre of Excellence (CoE) in open engineered controls, electronics 

and software (CES) for EVs. 
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5.22.3.4. Promote exports through ‘Make-in-India’ branding programme, marketing 

incentives and country specific initiatives and export incentives. 

 

5.22.3.5. Institute a Phased Manufacturing Programme (PMP) for automotive 

electronic products. 

 

5.22.4. Promotion of Strategic Electronics Industry 

 

5.22.4.1. Promote capacities for domestic sourcing of electronic goods/ systems in 

strategic and core infrastructure sectors, viz., defence, atomic energy, 

space, railways, power, telecommunications, etc. 

 

5.22.4.2. Create long-term partnerships between domestic ESDM industries and the 

strategic sectors for domestic sourcing of electronic goods/ systems. 

 

5.22.4.3. Set up individual core teams for being imparted training and subsequent 

transfer of technology (ToT) on core technologies [antenna design, signal 

processing card design, electromagnetic interference (EMI)/ 

electromagnetic compatibility (EMC) proofing, etc.], which are repetitively 

used to design solutions for the strategic electronics sector. 

 

Promotion of Electronics Manufacturing Services (EMS) Industry 

 

5.23. Promote the following key activities under EMS, for creation of the requisite component 

manufacturing eco-system in the country: 

 

5.23.1. Engineering and design of PCBs. 

 

5.23.2. PCB assembly, including sub-assemblies. 

 

5.23.3. Functional testing. 

 

5.23.4. Maintenance services such as warranty and repair services, etc. 

 

5.23.5. Product and component design 
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Promotion of Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) Industry 

 

5.24. Providing policy support for Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP) lines for select 

semiconductor ICs, including memory chips, on security grounds. 

 

Other Measures 

 

5.25. Promote Eco-park in each State for processing of e-Waste in environment friendly manner in PPP 

mode to integrate formal and informal operators. 

 

5.26. Facilitate warehousing of components and raw materials to reduce the lead time and make them 

available just-in-time for electronics manufacturing/ fabless chip design units, including start-ups. 

 

5.27. Source, stockpile and promote exploration and mining or acquiring mines of rare earth metals in 

foreign countries/ continents (such as in Africa and Australia) required for electronics 

manufacturing. 

 

5.28. MeitY shall formulate and implement appropriate schemes for promotion of electronics hardware 

manufacturing, as required from time to time. 

 

5.29. Develop an index for indicating status and growth of electronics manufacturing industry in the 

States and bring out a periodic report indicating ranking of States. 

 

5.30. Develop a mechanism for national-level market research reports on performance, impact 

assessment of policy interventions for their continuation and/ or mid-course correction, trends, 

emerging areas, etc., on a periodic basis, including models for successful innovation for all sub-

sectors of electronics. 

 

6. State Support 

 

6.1 Encourage and support the States to play a proactive role in promotion of electronics 

manufacturing by providing conducive environment to promote investments. 
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7. Governance Structure 

 

7.1 Create institutional mechanism for implementation of various schemes/ programmes under the 

Policy to review the implementation status and provide strategic recommendations/ decisions 

from time to time. 

 

8. Power to Amend the Policy  

  

8.1. Notwithstanding anything contained in the foregoing paras, MeitY with the approval of 

competent authority, may review and amend various aspects of this Policy from time to time, 

depending upon the experience gained during implementation, market dynamics, feedback from 

stakeholders, etc. 

 

 

SANJAY KUMAR RAKESH, Jt. Secy. 
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